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摘要(译)

一种制造聚合物OLED的方法，其中在将多个有源层施加到基板上以形成
OLED之后，用至少一个密封封装这些有源层，其中在施加密封之前，
OLED被加热一段时间之后，由此存在于活性层中的挥发性物质从OLED
蒸发，并且随后施加相应的密封。可选地，独立于在施加密封之前OLED
的加热，密封可以通过至少UV固化抗蚀剂层形成，该抗蚀剂层施加有以
下技术之一：印刷，例如喷墨印刷，丝网印刷，棉塞印刷，胶版印刷
等，或机械涂布技术，例如喷涂，幕涂，旋涂等。
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